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参考資料1 日米特許データ対象グループ会社リスト 

 

部  門 会 社 名 

情報通信システム 

アラクサラネットワークス㈱、㈱日立コミュニケーションテクノロジー、 

日立電子サービス㈱、日立公共システムエンジニアリング㈱、 

㈱日立情報制御ソリューションズ、㈱日立情報システムズ、 

日立情報通信エンジニアリング㈱、日立オムロンターミナルソリューションズ㈱、 

日立ソフトウェアエンジニアリング㈱、㈱日立システムアンドサービス、 

㈱日立コンサルティング、㈱日立グローバルストレージテクノロジーズ、 

㈱日立東日本ソリューションズ、Hitachi Data Systems Holding Corp、 

Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. 

電子デバイス 
㈱アキタ電子システムズ、㈱日立ディスプレイズ、㈱日立ハイテクノロジーズ、 

㈱日立メディコ、㈱日立超エル・エス・アイシステムズ 

電力・産業システム 

バブコック日立㈱、㈱日立ビルシステム、㈱日立カーエンジニアリング、 

日立建機㈱、㈱日立エンジニアリング・アンド・サービス、㈱日立産機システム、 

㈱日立プラントテクノロジー、日立交通テクノロジー㈱、 

日立水戸エンジニアリング㈱、日立ビアメカニクス㈱、クラリオン㈱、 

㈱ザナヴィ・インフォマティクス、㈱日立モバイル、㈱日立ケーイーシステムズ、 

日立ビークルエナジー㈱ 

デジタルメディア・ 
民生機器 

富士通日立プラズマディスプレイ㈱、㈱日立アドバンストデジタル、 

日立アプライアンス㈱、㈱日立エルジーデータストレージ、日立ライティング㈱、 

日立マクセル㈱、㈱日立メディアエレクトロニクス、日立多賀テクノロジー㈱、 

高機能材料 
日立電線㈱、日立化成工業㈱、日立金属㈱、日立機材㈱、日立粉末冶金㈱、 

日立ツール㈱、新神戸電機㈱ 

物流およびサービス他 ㈱日立物流、Hitachi America, Ltd. 

金融サービス 日立キャピタル㈱ 

2008 年3 月31 日現在 （以上53 社） 

 

 

富士通日立プラズマディスプレイ㈱は、2008年4月1日をもって、商号を日立プラズマディスプレイ㈱に変更しました。 
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参考資料 2 主要社外表彰 

○ 第３９回 市村産業賞（新技術開発財団主催）： 受賞日2007/4/27 

• 功績賞 「FLASH メモリ搭載マイコンの開発と製品化によるパラダイムシフト」 

㈱日立製作所、㈱ルネサス テクノロジ （共同受賞） 

• 貢献賞 「リアルタイム質量分析技術によるセキュリティシステムの研究開発と実用化」 

 ㈱日立製作所 

○ 第６３回 電気学術振興賞（電気学会主催）： 受賞日2007/5/25 

• 進歩賞 「70kV 級SF6 フリーガス絶縁開閉装置の開発及び実用化」 

 ㈱日立製作所、㈱日本AE パワーシステムズ、名古屋大学 （共同受賞） 

○ 平成１８年度 電子情報通信学会賞（電子情報通信学会主催）： 受賞日2007/5/25 

• 功績賞 

 ㈱日立製作所 

• 業績賞 「InGaAlAs 材料系を用いた毎秒10 ギガビット伝送用高温動作通信用光源」 

 ㈱日立製作所 

○ 平成１９年度 全国発明表彰（発明協会主催）： 受賞日2007/6/19 

• 文部科学大臣発明賞 「指静脈認証技術の発明」 

 ㈱日立製作所 

• 発明賞 「半導体又は液晶エッチング装置からの排出ガスの処理方法の発明」 

 ㈱日立製作所 

○ 第１０回 オゾン層保護・地球温暖化防止大賞（日刊工業新聞社主催）： 受賞日2007/9/6 

• 優秀賞 「触媒式ＰＦＣ分解装置の開発」 

 ㈱日立製作所 

○ 第４回 エコプロダクツ大賞（地球・人間環境フォーラム主催）： 受賞日2007/11/15 

• 環境大臣賞 「鉄道用ハイブリッド車両」 

 ㈱日立製作所、東日本旅客鉄道㈱ （共同受賞） 

○ 第５０回 十大新製品賞（日刊工業新聞社主催）： 受賞日2008/1/25 

• 日本力（にっぽんぶらんど）賞 「仮想エンタプライズストレージ装置 USP V」 

 ㈱日立製作所 

○ 第３回 優良ESCO 事業（省エネルギーセンター主催（経済産業省委託））： 受賞日2008/1/30 

• 銀賞 「ESCO 事業を活用した蒸気負荷変動の激しいレトルト工程への最適蒸気供給による省エネルギー事業」 

 ㈱日立製作所、㈱日本キャンパック （共同受賞） 

○ 第５３回 大河内記念賞（大河内記念会主催）： 受賞日2008/3/11 

• 生産賞 「半導体超微細パターン計測用測長SEM の開発と実用化」 

 ㈱日立製作所、㈱日立ハイテクノロジーズ、㈱日立ハイテクフィールディング （共同受賞） 

 


